
BondLingo プライバシーポリシー

1. 取得する個人情報

BondLingoのサービスの提供主体であるボンド株式会社（以下、「ボンド」）は、特定の個
人を識別できる情報を個人情報と認識しています。お客様から、学習者の氏名やメール

アドレス、学習に関連する成績、指導記録、お客様の担当者の氏名、連絡先、その他申

込に際してボンドに提供した個人情報を取得しています。

2. 利用目的

ボンドは、お客様からいただいた個人情報を以下の目的から利用する可能性がありま

す。

・学習者の学習状況の把握や管理、および請求や契約などの作業など

・カスタマーサポートやQAのための作業など
・ボンドに関わるサービスの案内など

・データに基づいたマーケティングや分析、及び調査など

3. 個人情報の取り扱い

ボンドは、お客様からいただいた学習者およびお客様の担当者に関する個人情報を不

正アクセス・情報漏えいなどのリスクから守るため、可能な限りの、組織的、かつ技術的

な防止策や是正策を実施します。

4. 法令順守

ボンドは、個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護の体制を継続的に見

直し・改善します。

5. 第三者提供について

ボンドは、2．利用目的を遂行するため、お客様から取得した学習者、およびお客様の担
当者の個人データを、ボンドの関係会社や、日本国内又は外国に所在する会社等に提

供する可能性があります。このような提供や法令によって許可された場合を除いて、本人

の事前の同意なく個人データを第三者に開示・提供することはありません。

6. 委託

ボンドは、2．利用目的を遂行するため、日本国内又は外国に所在する業務委託先に委
託し、業務の一部をお客様から取得した学習者、およびお客様の担当者の個人データ

を、当該委託先に提供する可能性があります。その場合、委託先を選定に際して、個人

情報を委託先で適切な管理が達成できるよう、委託先との間で適切な取り決めを交わ

し、個人情報保護に努めます。

7. お問い合わせ

ボンドが保持している学習者、及びお客様の担当者に関する個人情報について開示、訂

正、あるいは停止を希望する場合は、下記までご連絡ください。その際、対象となる個人



情報に関連する学習者、担当者が本人であることを確認するため、必要な情報の提供を

求める可能性があります。

【お問い合わせ】

ボンド株式会社

住所　：〒160-0022 東京都新宿区新宿７丁目２６−７ ビクセル新宿1F
メール：support@bond-co.jp


